
エレクトロニクス向け離型用途

非粘着性、クッション性を持ち、耐熱温度が非常に高く200℃以上の使用に

も耐える、

また添加剤・可塑剤などを使用していないため被着体を汚染することがあり

ません。

プリント基板や半導体パッケージなどの製造工程用などに使用されています。

その他用途

耐候性、透過性に優れ太陽電池用の材料としても使用されています。
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